
 
 

RAUL CAIRES 
 

President of Madeira Tecnopolo  
 
Born in Lisbon, Portugal, on April, 9, 1956. 
Lives in Madeira since 1974. 
University Degree in Management and 
Administration at the “Universidade Católica”, 
(1989/94). 
International Programme of Finances and 
Management Control, at the HEC Group 
(Paris) and AGESFAL (1995). 
Project Finance, at New York Institute of 
Finance (1999). 
Chairman of the Board for the Madeira 
Tecnopolo Science Park, (since January 2001)  
Member of the Innovating Regions of Europe 
Steering Group (Since 2006);  
Chairman of the Board for CEIM – “Centro de 
Empresas e Inovação da Madeira” - (BIC- 
Business Innovation Centre), (1997/2001) 
Member of the Board for TII – Technology, 
Innovation & Information, representing 
Portugal (1998-2002) 
Vice President for the Portuguese Association 
for Science and Technology Parks – 
Tecparques (since 2001) and President of the 
General Assembly, since 2006 
Coordinating Director for Madeira Tecnopolo 
Science Park (1997/98). 

Presidente do Tecnopólo da Madeira 
 
Nasceu em Lisboa, Portugal, a 9 de Abril de 
1956 e reside na Madeira desde 1974. 
Licenciou-se em Gestão e Administração na 
Universidade Católica (1989/1994). 
Frequentou o Programa Internacional de 
Finanças e Controlo de Gestão no grupo HEC 
(Paris) e AGESFAL (1995). 
Projecto Finanças, no Instituto Finanças Nova 
Iorque (1999). 
Desde Janeiro de 2001, é Presidente do 
Conselho de Administração do Tecnopólo da 
Madeira. 
É membro do grupo de coordenação das 
Regiões Inovadoras na Europa (Desde 2006). 
Presidente do Conselho de Administração do 
CEIM “Centro de Empresas e Inovação da 
Madeira” (BIC- Business Innovation Centre), 
(1997/2001). 
Membro do Conselho Administração para 
Tecnologia, Inovação & Informação, 
representante de Portugal (1998-2002). 
Vice-Presidente da Associação Portuguesa 
para a Ciência e Tecnologia Tecparques 
(desde 2001) e Presidente da Assembleia 
Geral (desde 2006). 
Director Coordenador do Tecnopólo da 
Madeira - Parque da Ciência (1997/98). 
 

 


